
������

�Ó�æ�Î �”�»
Q �ó 改良型（熱風循環式）

�t�
ª�

\�F
�^

��

����

����

����

�
��

������

������

������

���� ���� ���� �	�� �
�� ���� ������ ������ ���� ��


ë�ú����������

�$�æ�”�Å

�$�æ�”�Å

�$�æ�”�Å

�� �������������


�*�$�æ�”�Å

�*�$�æ�”�Å

�5�3�æ�”�Å

��

����

������

������

������

������

���� ������ ������ �������� ���� �� ��

�C�Ž

�B�Ž

�¬�k�â �Ç�¿�Ä

�x���¬�k

�t�
ª�

\�F
�^


ë�ú�	�
�����


鉛フリー対応
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FEATURES

• Completely lead-free
�&�,�)�0���T�Y�P�E���S�O�L�D�E�R���B�A�T�H�����H�I�G�H���P�R�E�C�I�S�I�O�N���P�R�E�H�E�A�T��

• Standard gear for spot cooler!!
�/�P�T�I�M�U�M���S�O�L�D�E�R�I�N�G���H�A�S���B�E�E�N���R�E�A�L�I�Z�E�D��

• Secondary nozzle former remote adjustable mechanism 
�2�E�M�O�T�E���C�O�N�T�R�O�L���W�I�T�H���N�O�T�E�
�T�Y�P�E���P�E�R�S�O�N�A�L���C�O�M�P�U�T�E�R�������/�P�T�I�O�N�	

• Central control with touch panel
• Automatic adjustment of preheating temperature of the printed circuit board.
• Reduce solder dross with local N2 hood

オプションユニット

● 反り防止ユニット（ナイフ式）
● シグナルタワー
● 出口チェーン（ベルト）コンベア
● 2次ノズル外部調整機構（LF3）
● 酸素濃度計（KLF3）
● 糸はんだ自動供給装置

OPTIONAL UNITS
�s���7�A�R�P���P�R�E�V�E�N�T�I�O�N���U�N�I�T�����+�N�I�F�E���T�Y�P�E�	

�s���4�O�W�E�R���L�I�G�H�T

�s���/�U�T�L�E�T���C�H�A�I�N�����B�E�L�T�	���C�O�N�V�E�Y�O�R

�s���3�E�C�O�N�D�A�R�Y���N�O�Z�Z�L�E���F�O�R�M�E�R���R�E�M�O�T�E���A�D�J�U�S�T�A�B�L�E���M�E�C�H�A�N�I�S�M�����,�&���	

�s���/ �����D�E�N�S�I�T�Y���M�E�T�E�R�����+�,�&���	

�s���!�U�T�O�M�A�T�I�C���W�I�R�E���S�O�L�D�E�R���F�E�E�D�E�R

●カラー操作タッチパネル
*マルチ言語対応（日本語、英語）

�s���#�O�L�O�R���O�P�E�R�A�T�I�O�N���T�O�U�C�H���P�A�N�E�L
�
�-�U�L�T�I�
�L�A�N�G�U�A�G�E���V�E�R�S�I�O�N��
���*�A�P�A�N�E�S�E�����%�N�G�L�I�S�H�	

標準機能  STANDARD FUNCTIONS

●入口チェーン（ベルト）コンベア　�)�N�L�E�T���C�H�A�I�N�����B�E�L�T�	���C�O�N�V�E�Y�O�R

●出口チェーン（ベルト）コンベア　�/�U�T�L�E�T���C�H�A�I�N�����B�E�L�T�	���C�O�N�V�E�Y�O�R

●噴流周波数表示計　�&�R�E�Q�U�E�N�C�Y���M�E�T�E�R

●内部照明
�s���)�N�N�E�R���L�I�G�H�T

●はんだ槽電動リフター
�s���-�O�T�O�R�I�Z�E�D���L�I�F�T�E�R���O�F���S�O�L�D�E�R���B�A�T�H

●�Á	t�/���§�Ì�”

�s���,�O�C�A�L���.�����H�O�O�D

●はんだ槽ドレーン専用ヒーター
�s���(�E�A�T�E�R���O�F���S�O�L�D�E�R���D�R�A�I�N

●爪洗浄装置���#�L�A�M�P���W�A�S�H�E�R

●鉛フリー対応専用爪
�s���#�A�S�T�I�N�G���C�L�A�W�S���F�O�R���L�E�A�D�
�F�R�E�E

冷却部は上下にボックス構造の冷却ユニットを配置することで基
板を包み込むように集中冷却します。サンプルプロファイルより上
面・下面ともにしっかりと冷却されている様子が分かります。

�!���P�A�I�R���O�F���B�O�X�
�C�O�N�S�T�R�U�C�T�I�O�N���C�O�O�L�I�N�G���U�N�I�T�S���A�R�E���P�R�O�V�I�D�E�D���O�N��
�T�H�E���T�O�P���A�N�D���B�O�T�T�O�M���S�O���A�S���T�O���E�N�C�L�O�S�E���T�H�E���B�A�S�E���B�O�A�R�D�����4�H�E�Y��
�C�O�M�B�I�N�E���T�O���O�F�F�E�R���C�E�N�T�R�A�L�I�Z�E�D���C�O�O�L�I�N�G���F�O�R���T�H�E���E�N�T�I�R�E���U�N�I�T�����4�H�E��
�S�A�M�P�L�E���P�R�O�F�I�L�E���S�H�O�W�S���T�H�A�T���T�H�E���U�P�P�E�R���A�N�D���L�O�W�E�R���S�U�R�F�A�C�E�S���A�R�E��
�C�O�O�L�E�D���P�O�S�I�T�I�V�E�L�Y���A�S���I�N�T�E�N�D�E�D��

冷却ユニット  Cooling unit

�µ�Ù�¿�Ä�«�”�å�”�����4�Q�P�U���D�P�P�M�F�S

�¬�k
æ�����$�P�P�M�J�O�H���V�O�J�U

高精度プリヒーターユニット  High performance Pre-heater unit

	H�R�Ó�æ�Î�”�»�”�â�Ç�¿�Ä�q�w
z�±
●加熱能力の向上
●効率的な加熱による基板間温度差
ΔTの低減

HC33-32LF3（新型プリヒーター搭載�£
�����.�E�W���T�Y�P�E���P�R�E�H�E�A�T�E�R���I�N�S�T�A�L�L�E�D���O�N���B�O�A�R�D�	

設定 Setting
プリヒーター  Preheater 
180℃、150℃、130℃  C/V 1.0m/min
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PARTICAL N2 AIR INCLIED WAVE SOLDERING SYSTEM

�Á	t�/ �� ���ü�Ü���¢�£�”�Ò���¹�ç�¼�æ�ï�¬���³�µ�Â�Ü

局所N2（KLF3）仕様にて理想のO2濃度達成!!

Achieves ideal O2 density  with partical N2 specifications (KLF3)

�*�V�T�W�H�Y�P�Z�V�U���^�P�[�O���J�V�U�]�L�U�[�P�V�U�H�S���W�Y�L�O�L�H�[�L�Y���\�U�P�[�Z
• Improvement in heating capacity
• Decline in inter-board temperature 

difference, ∆T, owing to efficient heating
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外観図  EXTERNAL VIEW HC33-32LF3  HC33-32KLF3

仕  様  SPECIFICATIONS (AIR Series)

HC33-32LX HC33-32LF3 HC40-32LX HC40-32LF3
対象基板
Applicable boards

MAX  W330×L350×t1.6 (mm)
M IN  W  50×L120×t0.6 (mm)

MAX  W330×L350×t1.6 (mm)
M IN  W  50×L120×t0.6 (mm)

MAX  W400×L450×t1.6 (mm)
M IN  W  50×L120×t0.6 (mm)

MAX  W400×L450×t1.6 (mm)
M IN  W  50×L120×t0.6 (mm)

部品高さ
Component height

上面 Upper 150mm以下
下面 Lower     6mm以下

上面 Upper 150mm以下
下面 Lower     6mm以下

上面 Upper 150mm以下
下面 Lower     6mm以下

上面 Upper 150mm以下
下面 Lower     6mm以下

入力電源
Power source AC200V±10% -50/60Hz-3φ 34kVA 97A AC200V±10% -50/60Hz-3φ 34kVA 98A AC200V±10% -50/60Hz-3φ 33kVA 96A AC200V±10% -50/60Hz-3φ 40kVA 118A

搬送角度
Conveyor angle

4～5̊指定可能（標準4.5°）
Available to set up between 4~5˚ (Standard 4.5˚)

4～5̊指定可能（標準4.5°）
Available to set up between 4~5˚ (Standard 4.5˚)

4～5̊指定可能（標準4.5°）
Available to set up between 4~5˚ (Standard 4.5˚)

4～5̊指定可能（標準4.5°）
Available to set up between 4~5˚ (Standard 4.5˚)

装置寸法
Dimensions W1320×L3200×H1630 (mm) W1320×L3200×H1630 (mm) W1390×L3200×H1630 (mm) W1390×L3200×H1630 (mm)

装置質量
Weight 約 Approx. 1500kg 約 Approx. 1500kg 約 Approx. 1500kg 約 Approx. 1500kg

はんだ容量(Sn100%)
Soldering capacity 約 Approx. 490kg 約 Approx. 320kg 約 Approx. 490kg 約 Approx. 370kg

仕  様  SPECIFICATIONS (SPOT N2 Series)

HC33-32KLX HC33-32KLF3 HC40-32KLX HC40-32KLF3
対象基板
Applicable boards

MAX  W330×L350×t1.6 (mm)
M IN  W  50×L120×t0.6 (mm)

MAX  W330×L350×t1.6 (mm)
M IN  W  50×L120×t0.6 (mm)

MAX  W400×L450×t1.6 (mm)
M IN  W  50×L120×t0.6 (mm)

MAX  W400×L450×t1.6 (mm)
M IN  W  50×L120×t0.6 (mm)

部品高さ
Component height

上面 Upper 80mm以下
下面 Lower   6mm以下

上面 Upper 80mm以下
下面 Lower   6mm以下

上面 Upper 80mm以下
下面 Lower   6mm以下

上面 Upper 80mm以下
下面 Lower   6mm以下

入力電源
Power source AC200V±10% -50/60Hz-3φ 34kVA 97A AC200V±10% -50/60Hz-3φ 34kVA 98A AC200V±10% -50/60Hz-3φ 33kVA 96A AC200V±10% -50/60Hz-3φ 40kVA 116A

搬送角度
Conveyor angle

4～5̊指定可能（標準4.5°）
Available to set up between 4~5˚ (Standard 4.5˚)

4～5̊指定可能（標準4.5°）
Available to set up between 4~5˚ (Standard 4.5˚)

4～5̊指定可能（標準4.5°）
Available to set up between 4~5˚ (Standard 4.5˚)

4～5̊指定可能（標準4.5°）
Available to set up between 4~5˚ (Standard 4.5˚)

装置寸法
Dimensions W1320×L3200×H1630 (mm) W1320×L3200×H1630 (mm) W1390×L3200×H1630 (mm) W1390×L3200×H1630 (mm)

装置質量
Weight 約 Approx. 1500kg 約 Approx. 1500kg 約 Approx. 1500kg 約 Approx. 1500kg

はんだ容量(Sn100%)
Soldering capacity 約 Approx. 490kg 約 Approx. 320kg 約 Approx. 490kg 約 Approx. 370kg
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